Technicke specifikace

HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN I

Pripojte se odkudkoli

Kontrolujte e-maily, prochazejte internetoveé stranky a pfipojujte se k firemnim sitim pres vyhrazené Sirokopasmové
pripojeni pomoci modulu HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN, ktery najdete u vybranych firemnich notebook
HP.

CT: GLATBO26CEP024
Wlﬁ S/N: C302MJ1B39

' = IMEI: 359869740003044
e " SA#:M51960-001 Rev:X1

: SPS#:M52040-005
HP P/N:M51959.001

Intel(R)XMAM(TNY 7560R +L TE-A Pro

*Product image may differ from actual product

Rychlost, flexibilita, svoboda Bez prekazek
Pripojujte se na rliznych mistech a vyuzivejte rychlost sirokopasmovych a 4G Ziskejte potfebné internetové pfipojeni kdekoli i bez klice USB 4G. Diky
siti s roamingem v nékolika sitich po celém svété — to vse pomoci praktickému designu vas nic nezaskoci.

zabezpeceného, soukromého pfipojeni, které nabizi mnohem vyssi bezpectnost
nez verejné sité Wi-Fi.



HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Produktové tislo SR8X8AA

Kompatibilita Kompatibilni se zafizenimi: Notepook HP EliteBook 830 G9 / 835 G?; Nolehook HP EL\IeBook 840 G9 / 845 G9; Notebook HP EliteBook 855 GQ; No{ehpok HP EmeBook 860 G9; Notebook HP EliteBook x360 830 G9;
Notebook HP EliteBook 1040 G3; Notebook HP Elite x360 1040 G9; Mobilni pracovni stanice HP ZBook Firefly 14 9. generace / 16 9. generace; Mobilni pracovni stanice HP ZBook Fury 16 G9

Poznamka ke kompatibilité Dostupné pouze s modely s panelem WWAN

Cislo UPC 196337563339

Kompatibilni opera¢ni systémy

Windows 11; Windows 10

Bezdratova technologie

4G FDD LTE; 4G TDD LTE; UMTS/HSPA+

Typ modulace

Modulace LTE: 3GPP verze 13, 100 MHz 5 DLCA, 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA, 64 QAM; Modulace UMTS: 3GPP verze 12

@@Wirelesss Standard@@

LTE modulation: 3GPP Release 13, 100 MHz 5 DLCA 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA 64 QAM; UMTS modulation: 3GPP Release 12

Globalni navigatni satelitni systém

GPS; GLONASS; Galileo; BDS

Minimalni systémové poZadavky

Port M.2 Key B

Zaruka Standardni jednoletd omezena zaruka HP
HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN
Obsah baleni Uvodni letak
Zarucnilist
Zemé plivodu Vyrobeno v (iné

Rozméry (3ifka x hloubka x vyka)

30x42x2,3mm

Hmotnost

6,29

Rozsah provoznich teplot

-10az55°C; 14to 131°F
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